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LINEER ALCAK YOGUNLUKLU POLIETILEN (LLDPE)

LFO220AA

Hexene LLDPE

Mikemmel fiziksel 6zellikler ve ustiin 1sil yapisma
(heat sealing) kapasitesi. Kalinlik optimizasyonu
(down-gauging) ve harmanlama (blending) icin ideal,
yuksek performansli polimer ¢ozumd.
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Melt Index

1.0

g/10 min | D 1238

Temel Performans Gostergeleri

Kritik proses ve mekanik degerlere hizli bakis.
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Yogunluk

0.919

g/cm?| D 1505
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Dart Darbe Pusluluk / Haze Cekme Kopma
0 MD 5,900 psi /
220 %15.0 TD 4,100 psi
g/mil | D 1709 D 1003 D 882

Testler aksi belirtiimedikge 23°C (73°F) sicaklik ve %50 badil nemde ASTM standartlanna (1.0 mil film, 2.5:1 BUR) gdre yapilmistir.
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Ideal Uygulama Alanlari

Endustriyel ve tarimsal ambalaj cozUmlerinde ustun dayanim ve
formlanabilirlik.
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Agir Hizmet Tarim Filmleri Cop Torbalari Ko-ekstrude Strec Filmler
Torbalari ve Cuvallari ve Astarlari Yapilar
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Neden LF9220AA Tercih Edilmeli?

Dayanim ve maliyet ekonomisi arasinda optimum denge.
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Kalinlik Optimizasyonu Glivenilir Isil Yapisma Esnek Harmanlama
(Down-gauging) (Heat Sealing) (Blending)
Ustiin fiziksel 6zellikleri Ambalaj hattinda hizli ve Prosesinizde genel
sayesinde, ambalaj hatasiz uretim icin ozellikleri iyilestirmek
performansindan odin mukemmel amaciyla diger
vermeden film kalinh@ini Isil yapisma polimer malzemelerle
azaltarak maliyet karakteristigi sunar. sorunsuz harmanlanma
avantajl saglar. imkani tanir.
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Hangi Durumlarda Alternatif Aranmali?

Dogru polimeri dogru proseste kullanmak performansin anahtaridir.

Hizli Enjeksiyon Prosesleri

Malzeme dncelikli olarak gisirme (blown) film prosesi i¢in tasarlanmistir. 1.0 MFI (Melt
Index) degeri, standart enjeksiyon kaliplama icin ¢ok diistiktdir.

Cam Berrakligi Beklentisi

%15.0 pusluluk (haze) oranina sahiptir. Ultra yiiksek optik seffaflik aranan liiks tliketici
ambalajlari i¢in uygun degildir.

Teyitsiz Gida Temasi

21 CFR (FDA) kapsaminda bazi onaylara sahip olsa da, her nihai tirlin/uygulama igin
dogrudan regulasyon departmanindan ozel teyit alinmasi sarttir.
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Uretim Prosesi ve Katki Notlari

Optimum ekstrazyon performansi ve 0zel formulasyon secenekleri.

-

Sicaklik Profili

Sisirme (blown melt) proseslerinde dnerilen ideal eriyik sicakhg 400°F = 420°F
araligindadir.

Moduler Katkilar

Uretim ihtiyaclariniza gore gesitli seviyelerde kaydirici (slip) ve bloklanma 6nleyici
(antiblock) katkili versiyonlari mevcuttur.

Regulasyon

Malzeme standart olarak Kosher uyumludur. Ozel regiilasyon belgeleri siparis 6ncesi talep
edilebilir.
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Karar Ozeti

LF9220AA; 220 g/mil ustun darbe dayanimini ve
%670-900 bandindaki yuksek uzama kapasitesini,
guvenilir isil yapisma ile birlestiren endustriyel
standartta bir Hexene LLDPE’dir.

Ambalaj kalitesinden taviz vermeden film kalinligini distrmek
isteyen Ureticiler icin ideal muhendislik cozumuddr.




